
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四届机械制造与工业工程 

国际会议 (MMIE 2021) 
中国成都 

2021 年 6 月 26-28 日 

机械制造业是一个国家的基础行业，是国民经济发展的支柱产业。中国的机械制造业经过多年的发展，已逐步

建立了自己的发展体系。机械制造技术不仅是衡量一个国家科技发展水平的重要标志，也是国际间科技竞争的

重点。   

 

第四届机械制造与工业工程国际会议将于2021年6月26-28日在成都召开。会议采用特邀报告、口头报告和墙

展的形式进行交流和讨论，来自全球的各领域专家将受邀在大会上就相关领域最新进展进行演讲和讨论，可为

本领域的研究人员提供一个国际化交流平台。我们诚挚的邀请您，希望您能够来到大会现场，与来自不同地区

的专业人士分享交流你们的研究成果！ 

 

1. 会议时间及地点 

 

 

 

2021年6月26-28日 

电子科技大学（清水河校区） 

网址: www.uestc.edu.cn 

地址：成都市高新区（西区）西源大道2006号 

2. 联合主办单位                                 3. 支持单位  

 

 

 

 

 

4. 会议出版 

接收且注册成功的文章将于出版到会议论文集, 提交至 Ei Compendex, Scopus 等检索。 

5. 会议日程安排 

6月26日 上午 10：00 - 下午 5：00 参会者签到，领取资料 

6月27日 上午 9：00 - 下午 12：00 特邀报告 

6月27日 下午 1：30 - 下午 6：00 分组报告 

6月28日 上午 10：00 - 下午 4：00 参观/一日游 

注：该会议日程概要仅作参考，详细的会议日程将会在会前1个月确定。 

 

      

http://www.uestc.edu.cn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 演讲嘉宾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 投稿主题 

1. 机械与材料工程/ 2. 航空航天系统与技术/ 3. 应用力学与设计/ 4. 计算流体动力学/ 5. 生物力学 

更多会议主题，请查看网址：http://www.mmie.org/cfp. 

 

 

 

 

 

 

 

汤子康教授，澳门大学 

汤子康教授，澳门大学应用物理和材料工程研究所所长。获中国工程院颁发被誉为中

国工程界最高奖项的“第十三届光华工程科技奖”，是迄今为止澳门地区唯一获此殊

荣的澳门代表。国际知名的纳米光电子材料领域领军人物，为现代纳米材料制备及光

电技术应用研究领域的发展，作出了重要的贡献。 

 

William C. Tang 教授 (FInstP, FAIMBE)，美国加州大学 

William C. Tang在加利福尼亚大学伯克利分校获得了电子工程和计算机科学的学

士学位（1980年），硕士学位（1982年）和博士学位（1990年）。2002年，他被

任命为加州大学欧文分校的生物医学工程和电气工程与计算机科学教授。从2008年

到2013年，他是亨利·萨穆利大学工程学院的第一位研究副院长。他是电气电子工

程师学会高级会员，英国皇家物理学会会士以及美国医学与生物工程院会士。 

 

陈俊松，电子科技大学 

陈俊松教授，博士生导师。2008 年于新加坡南洋理工大学获得学士学位，2012 年

在同所大学获得博士学位。2013 年获得德国洪堡基金会奖学金，于马克思普朗克胶

体与界面研究所任洪堡学者。2016 年加入电子科技大学任教授。2015、2016、2018 

年被汤森路透社选为全球高被引科学家。2017、2018 年入选爱思唯尔中国高被引

学者。 

 

 

赵德威教授，四川大学 

赵德威教授，四川大学特聘研究员、博士生导师。2004 年在辽宁大学获学士学位，

2007 年在北京交通大学获硕士学位，2011 年在（新加坡）南洋理工大学获博士学

位，先后在（美国）密歇根大学、佛罗里达大学、托莱多大学作为博士后和研究助理

教授开展工作。曾入选国家青年人才引进计划，四川省杰出青年科技人才，四川省青

年人才引进计划，曾获中国国家留学基金委“国家优秀自费留学生奖学金”和德国教

育科技部“绿色精英奖(Green Talent)”。 

 

Jianwen Jiang 副教授 (FRSC)，新加坡国立大学 

Jianwen Jiang 副教授是新加坡国立大学综合科学与工程研究生院的研究员，也是

新加坡膜科学与技术联盟的研究员。他的研究专长是计算材料建模，目前专注于用于

能源，环境和制药应用（例如碳捕获，水脱盐和药物输送）的金属有机框架和聚合物

膜。与实验小组密切合作，建模研究涉及材料，化学，工程和物理等多学科领域。他

出版了 250 多种技术手稿，以及 10 多个受邀的评论和书籍章节。他是英国皇家化

学学会会士。 

http://www.mmie.org/cfp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 会议注册费 

类别 
早鸟价格  

21 年 3 月 25 日之前 

正常价格  

21 年 3 月 25 日之后 

作者 （学生或委员会） 3500 RMB 3600 RMB 

普通作者 3600 RMB 3800 RMB 

只做报告(摘要)   2300 RMB 2400 RMB 

听众 1900 RMB  2100 RMB 

9. 注册费缴纳方式 

 银行汇款与转账：如需对公转账，请联系会议负责人，感谢您的合作！ 

 信用卡支付：http://confsys.iconf.org/online-payment/18131 

10. 联系方式 

会议秘书：张老师 （Elva Zhang） 

会议邮箱：mmie@cbees.net 

会议网站：http://www.mmie.org/ 

联系电话：028-87577778 

工作时间：周一至周五，上午 9:30--下午 6:00 (北京时间) 

扫描下图二维码添加会务组微信及公众号。 

 

一对一答疑解惑 会议资讯详情介绍 

http://confsys.iconf.org/online-payment/18131
mailto:mmie@cbees.net
http://www.mmie.org/

